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Opis wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania profili kompozytowych umacnianych witékna-
mi, szczegoblnie z otworem wewnatrz, znajdujgcych zastosowanie tam, gdzie wymagane jest uzycie
materiatdbw o0 szczegblnych wiasnosciach np. wysokiej wytrzymatosci, odpornych na korozje, zarood-
pornych.

Z opisu patentowego CN 1133418 znany jest sposdb otrzymywania wzmocnionej rury kompo-
zytowej o dobrych wlasnosciach wytrzymatosciowych, polegajacy na tym, ze na metalowej rurze ba-
zowej nacina sie osiowo rowki, a nastepnie nawija sie wibkna z materiatu kompozytowego, po czym
ogrzewa sie do momentu zwigzania wtdkien kompozytowych z materiatem rury.

Sposéb wedlug wynalazku polega na tym, ze z widkien umacniajgcych formuje sie profile, po
czym w przestrzenie pomiedzy widéknami powstatej ksztattki, wprowadza sie poprzez proces samo-
rzutnej infiltracji lub zalewania, metal lub stop, stanowigcy ciekiag osnowe kompozytu, ktéra krzepnac
scala kompozyt, proces prowadzi sie w atmosferze gazu ochronnego lub w prézni, przy czym najniz-
sza temperatura infiltracji wynosi 30-50° powyzej temperatury topnienia materiatu osnowy, natomiast
udziat objetosciowy witdkien umacniajacych i osnowy kompozytu zalezy od przeznaczenia profili i wa-
ha sie w granicach od V. (V krytyczna) do okoto 80%, a pozostatg objetos¢ do 100% stanowi osnowa.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na uzyskanie wyrobéw niewielkich rozmiaréw o dobrych
wiasciwosciach mechanicznych i chemicznych produkowanych w matych seriach, szczegolnie kompo-
zytowych rur i pierscieni.

Przyktad 1

Stalowe wtékna umacniajagce w ilosci takiej, aby odpowiadata udziatowi objetosciowemu widkien
w kompozycie réwnym 30% nawija sie na ceramiczny lub grafitowy pret o $rednicy odpowiadajgcej
srednicy formowanej rury. Uformowane z widkien umocnienie w postaci walcowej ksztattki, wraz
Z pretem stanowigcym rdzen formujacy otwor rury, umieszcza sie centrycznie w komorze ceramicznej
lub grafitowej formy o $rednicy rownej zewnetrznej srednicy formowanej rury. W gérnej czesci formy
znajduje sie otwdlr z umieszczonym metalem, przeznaczonym na osnowe kompozytu, np. miedz. Tak
przygotowany zestaw ogrzewa sie do temperatury 1100-1200°C w strefie grzania pieca z ochronng
atmosferg gazu np. wodoru. Po stopieniu metal osnowy infiltruje w przestrzen miedzy wiéknami
umocnienia. Nastepnie zestaw chtodzi sie do temperatury bliskiej pokojowej i wyjmuje rure uformowa-
ng z kompozytu. Otrzymano rure miedziang umocniong wiéknami stalowymi o wymaganej srednicy we-
wnetrznej i zewnetrznej, odznaczajgcy sie tym wiekszg wytrzymatoscig im wiekszy jest udziat witdkien.

Przyktad 2

Wibkna wolframowe w postaci siatki, uformowane i osadzone w formie jak w przyktadzie 1 pod-
daje sie infiltracji cieklym srebrem w temperaturze 1100-1200°C w atmosferze wodoru lub w prézni.

Otrzymano rure kompozytowg 0 osnowie srebra umacnianego wtéknami wolframowymi, prze-
znaczong do zastosowania tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymatosé, dobre przewodnictwo
elektryczne lub cieplne, odpornosc¢ na korozje.

Przyktad 3

Ksztaltke uformowang z wiékien zbrojacych jak w przyktadzie 1 poddaje sie infiltracji bez formy,
poprzez zanurzenie w ciekltej osnowie miedzi lub jej stopu. Otrzymano ksztattke kompozytowg o wiek-
szej nierbwnosci powierzchni i mniejszej doktadnosci srednicy zewnetrzne;j.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania profili kompozytowych, wykorzystujacy proces infiltracji, znamienny tym,
ze z wibkien umacniajacych formuje sie profile, po czym w przestrzenie pomiedzy wtbknami powstatej
ksztattki, wprowadza sie metal lub stop, jako ciekta osnowe kompozytu, poprzez proces samorzutnej
infiltracji lub zalewania, ktéry prowadzi sie w atmosferze gazu ochronnego lub w prézni, przy czym
najnizsza temperatura infiltracji wynosi 30-50° powyzej temperatury topnienia materiatu osnowy, na-
tomiast udziat objetosciowy widkien umacniajacych i osnowy kompozytu waha sie w granicach od Vi,
do okoto 80%, a pozostatg objetosé do 100% stanowi osnowa.
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